
 

自动送锡无铅焊台 
 产品描述 

自动送锡无铅焊台型号 BFN�F-375，高频涡流加热，

升温回温快，微电脑控制，全自动送锡可调，带休眠

关机，适配高品质无铅焊接。 

 

 

 产品优势 

• 高频涡流加热 
• 升温回温快速 
• 全自动送锡可调 
• 微电脑控温 
• 带休眠关机 

 

 

 产品结构 

采用高频涡流加热结构，配备超大显示屏幕与按键调
温组件，内置自动送锡模块，烙铁头适配广泛，微电
脑控制，操作精准便捷。�
 

 

 

 应用场景 

适用于电子装配、精密器械、电路板焊接等场景，高
品质无铅焊接适配环保需求，全自动送锡与精准控温
提升焊接效率与质量。�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 产品特性 

型号：BFN F-375 
类型：自动送锡无铅焊台 
加热方式：高频涡流�
�
�
�

物料编码 型号 重量 

1.5.18.02.0001 BFN F-375 3.4kg 

 

 

 备注 

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。�
本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用
数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。�
BFN 是 HORB 的注册商标@。版权所有�


